
東大阪モノづくり専攻 博士前期課程

AP

入
学
試
験

東大阪モノづくり
特別研究 1

M1前期 M1後期 M2前期 M2後期

東大阪モノづくり
特別研究 2

東大阪モノづくり
特別演習

専修
・レーザープロセシング特論・機能性物質開発特論
・精密生産工学特論・ナノテクノロジー特論
・創製加工プロセス工学特論・ビーム応用工学特論
・マテリアルテクトニクス特論・コンピュータ援用工学特論
・エネルギー材料科学特論・光半導体パッケージング設計特論

基礎Ⅰ
・地場産業組織論Ⅰ
・総合技術監理Ⅰ
・知的財産権
・先端技術特論

基礎Ⅱ
・地場産業組織論Ⅱ
・総合技術監理Ⅱ
・コミュニケーションスキル
・知的財産管理技法特論
・産業倫理

共通Ⅰ
・実践科学技術英語演習Ⅰ
・実践科学技術英語演習Ⅲ
・学際研究

共通Ⅱ
・実践科学技術英語演習Ⅱ
・実践科学技術英語演習Ⅳ
・課外セミナー
・大学コンソーシアム大阪単
位互換科目（センター科目）

国際インターンシップ

学位審査

修
士
学
位
授
与

CP DPASP

DP1
モノづくりエ
ンジニアとし
ての産学間に
おける技術・
製品開発に必
要な基礎から
応用までの知
識の修得

DP3
モノづくりプ
ロデューサと
して技術・製
品開発を行っ
たものに対し
て特許申請・
製品展示会あ
るいは学術会
議において発
表できる能力
の修得

DP2
モノづくりイノ
ベータとしての
技術・製品開発
における広い専
門性（セカンド
メジャー）とグ
ローバルに対応
できる英語資料
読解能力の修得



東大阪モノづくり専攻 博士後期課程

AP

入
学
試
験

D1 D2 D3

専修
・レーザープロセシング特講
・精密生産工学特講
・ナノテクノロジー特講
・ビーム応用工学特講
・創製加工プロセス特講
・マテリアルテクトニクス特講
・光半導体パッケージング設計特講
・エネルギー材料科学特講

演習
・東大阪モノづくり演習（マテリアルズ）
・東大阪モノづくり演習（計測・制御）
・東大阪モノづくり演習（メカトロニクス）
・博士学際研究

学位審査

博
士
学
位
授
与

CP DPASP

DP1
モノづくりエ
ンジニアとし
ての産学間に
おける研究開
発に必要な高
度な専門知識
の修得

DP3
モノづくりプ
ロデューサと
しての研究開
発およびそれ
らに関する特
許申請・起業
化・査読付き
投稿論文作成
能力の修得

DP2
モノづくりイノ
ベータとしての
研究開発におけ
る幅広い分野で
の高度な専門性
（セカンドメ
ジャー）とグ
ローバルに対応
できる高度な英
語表現能力の修
得

東大阪モノづくり特殊研究
・レーザープロセシング特殊研究・精密生産工学特殊研究・ナノテクノロジー特殊研究
・ビーム応用工学特殊研究・創製加工プロセス特殊研究・マテリアルテクトニクス特殊研究
・光半導体パッケージング設計特殊研究・エネルギー材料科学特殊研究


